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■  內容簡介  

本書將行動通訊基本原理與實務設計結合，利用重點式的敘述，力求簡

潔明瞭，並以淺顯的圖解方式來敘述概念。內容介紹有：硬體電路相關

原理、設計方式、產品發展與生產流程等基本知識，讓讀者有廣度的了

解。而且每章章節之後，附有研讀重點與習題，幫助讀者做深度的重點

複習。適合私立大學、科大電子、資工系「行動通訊」相關課程之學生

使用。  
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